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JPCA-Show 2019: Starrflex-
Leiterplatte fiir ein Kfz-
Navigationssystem von Meiko —
eines der vielen Exponate

im Bereich Leiterplatten auf
dem jéhrlichen Event in Tokyo

Additiv gefertigte Musterleitplatte mit ent- Die neuste r PCB-Designsoftware eCADSTAR Neue Multilayer-Pressengeneration erwérmt
sprechend eingebetteten Kondensatoren bringt 40 Jahre Designerfahrung ins Internet die Zwischenbleche gleichmiBig induktiv
EDITORIAL LEITERPLATTENTECHNIK
Einfach iiber den Einbruch fliegen... 1473 Aufden Punkt gebracht (H.J. Friedrichkeit):
Automobilindustrie und Lieferanten im Krisenmodus 1521
AKTUELLES Ultra-Rapid-Prototyping von Flexleiterplatten
mittels Homeprinter 1532
Nachrichten/Verschiedenes 147 5G und Automobile sind die groBen Treiber —
productronica: Showtime fiir die PCB- und EMS-Branche 1491 JPCA Show 2019 —Teil 1: Leiterplatten 1534
Tagungen/Fachmessen/Weiterbildung 1503 3-Kammer-Anlage fiir Létstoppmasken-Entwicklung

BAUELEMENTE

3D-Druckprozess: PCB mit eingebetteten Kondensatoren 1508

Neue Designplattform arbeitet internetbasiert 1511
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in Produktionsablauf integriert 1548

Neue Multilayer-Pressen-Technologie:
Induktion bringt prézise Wérme fiir Pressvorgang 1551

Bei EMS mit high mix low volume: Smarte Balance
zwischen Produktivitdt und Flexibilitat 1569



Mit dem italienischen Juki-Vertriebspartner I-Tronik hat das EMS-Haus
NES aus Neapel eine high mix low volume-Fertigungslosung realisiert

Jumo kooperirt in seiner SMD- und THT-Baugruppenfertigung bei AOI
und anderen Testverfahren mit modus high-tech electronics

Mit Closed Loop Lotpastendruck
in der SMT-Fertigung automatisiert 1574

Magnetic Motion System fiir schnelle Produktionsprozesse 1575

ANALYTIK & TEST

Wegweisende 4K-Mikroskoptechnologie
fiir Premium-Bildqualitat 1580

Kooperation bei AOI und anderen Testverfahren 1582

Préziseres Priifen von SMD-Bauteilen
dank doppelter VergroBerung 1584
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ventec

INTERNATIONAL GROUP

Hochste
Qualititsstandards fiir

Aerospace & Defense
durch AS9100 Rev C
Zertifizierung

Leiterplattenhersteller aus der Luft- &
Raumfahrtindustrie und Verteidigungstechnik
setzen ihr Vertrauen auf Ventec's AS9100

Rev C-akkreditierte Lieferkette fir
hochzuverlassige Basismaterialien und
Prepregs. Von der Herstellung bis zur
Lieferung ist unser gesamtes qualitativ
hochwertiges Produktportfolio von Polyimiden,
FR4 und unserer ‘tec-speed’ Serie von High-
Speed/Low-Loss Materialien abgedeckt.
Ventec - |hr strategischer Partner fir [hre
sicherheitskritische Lieferkette!

Ventec International Group

T: +49 (0)6352 75326-0

E: contact@ventec-europe.com
¥ Follow @VentecLaminates

www.venteclaminates.com
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Elektroschrott effektiv auftrennen: Das Elektropulse-Verfahren setzt das
Material Druckimpulsen von jeweils 35 bar aus

FORSCHUNG & TECHNOLOGIE

In-Mold Elektronik: Wo liegen die Herausforderungen?

Patente

FORUM

Bericht aus Dresden:
Innovative Technik — innovative Technologien

Elektropulse konnen E-Schrott effektiv auftrennen
Tokio 2020: Olympia-Medaillen aus Elektronikschrott

72.Treffen des Sachsischen Arbeitskreises
Elektronik-Technologie

Kolumne: Lacher wie ein Schweizer Kése
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Prozessgasreinigung ,KAT'.

SMT Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co. KG
D-97877 Wertheim, Tel.-Nr. +49 (0) 9342970-0
info@smt-wertheim.de, www.smt-wertheim.de

SMT Thermal Discoveries aus Wertheim ist der Spezialist
fiir thermische Anwendungen und deren Ldsungen von

-50 °C his zu +350 °C. Die Highlights auf der diesjahrigen
Messe ,productronica‘ in Miinchen sind die neue Generation
Reflow, die Bediensoftware , Thermal Tools' sowie die neue
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FEUV

Fachverband fir Design,
Leiterplatten- & Elektronikfertigung

Tel. +49 30 340 60 30 50
info@fed.de, www.fed.de

Fachverband Elektronik-Design e. V.
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Tel. +31 46 4264258
WWW.€ipc.org

> EIPC - Der Europaische
C Elektronik-Verband

The European
Electronics Association

1526

Fachverband Electronic
Components and Systems

ZVEl:

Die Elektroindustrie

zvei-be@zvei.org, www.zvei.org

Fachverband PCB
and Electronic Systems
Tel. +49 69 6302-437

ZVEl:

Die Elektroindustrie

PCB-ES@zvei.org, www.zvei.org

Tel. +49 69 6302-276 bzw. -251

INTERNATIONAL
MICROELECTRONICS

AND PACKAGING SOCIETY -
Deutschland e. V.

N Tel. +49 3677 69-3381

martin.schneider-ramelow@imaps.de

www.imaps.de
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Forschungsvereinigung

Réumliche Elektronische

) Baugruppen 3-D MID e. V.

MID Tel. +49 911 5302-9100
info@3dmid.de, www.3dmid.de
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DVS - Deutscher Verband

flr SchweiBen und
verwandte Verfahren e. V.

Tel. +49 211 1591-0
michael.weinreich@dvs-hg.de
www.dvs-ev.de

1595

|

1476 PLUS 10/2019



